




在紧张的产品投放市场的时间压力下，我们的

设计人员需要经实战检验过的无缝的设计流程，

Microwave Office满足了我们的需求。

Simon Mahon博士, MMIC设计总监

Mimix Broadband, In

AWR–射频/微波EDA行业的创新领跑者

由微波设计者面向微波设计者所设计，AWR的软件解决方案通常被用于诸如移动电话、智能手机、

基站收发器、卫星通信系统和国防系统中的电子战和雷达通信系统中至关重要的射频与微波器件的设

计。工程师也常用AWR软件设计具有WiFi和Bluetooth连接功能的等其他上百种应用无线技术的产品。

另外，AWR还为用户提供了无与伦比的支持，确保客户投资的软件可以被最大限度的利用。

产品

AWR的软件主要用于无线、射频/微波、光电市场（1GHz以上的应

用）中的集成电路（ICs）,多芯片组件（MCMs）和印刷电路板

（PCBs）的设计。这些解决方案中包含了一个完整而又集成化的

EDA套件，来为您提供一个从概念到仿真一直到最后的物理实现

所需要的设计平台。

EDA技术

• 模拟，射频与微波电路设计

• 线性和非线性电路分析

• 通信系统分析

• 电磁（EM）仿真

• PCB和集成电路版图设计

• 设计规则检查（DRC）

2004

iNet™(智能布线)

2005

寄生参数提取接口，
随时提取

2006

版图中的电流标注，
多技术支持。

2007

ACE™-自动电路提
取技术

2008

AXIEM® 3D
平面电磁仿真技术

2009

MRHB™
(多速率谐波平衡技术)

2010

TDNN™
记忆效应模型

Joe Pekarek
AWR Founder/CTO



MICROWAVE OFFICE设计套件

Microwave Office™设计套件是AWR的旗舰产品，它是由MMIC设计者也是AWR公司的创建者

Dr. Joseph Pekarek所开发，最初开发的原因是当时没有高效率的MMIC设计工具。Microwave 

Office包含了设计集成电路(MIC, MMIC), 微波印刷电路板(PCB), 模块(MCM, SiP)所需要的一切

工具。Microwave Office具有简化复杂工程中的射频电路设计的能力，结合它的高精度与高

速度，使之成为业界发展最迅速的射频/微波电路设计平台。它无缝连接了线性与非线性电路

仿真器，电磁（EM）分析工具，原理图与版图，统计设计功能和内在的设计规则检查

(DRC)工具。原理图和版图的统一是AWR设计流程的基石。我们面向对象的

单一数据库直接与内核同步,而不需要通过许多层软件。这样,无论您的设计是

从电路图、仿真或版图而来, Microwave Office设计环境将会为您提供一个从概

念到仿真一直到最后的物理实现所需要的设计平台。下一代的技术将继续提高

AWR软件的性能，以确保他们代表最先进的用户生产力。

AWR软件拥有有很多创新的技术，如APLAC谐波平衡仿真技术，ACE自动电路提取

技术，智能布线（iNET）技术，AXIEM 3D平面电磁仿真技术，以及正在申请专利的

多速率谐波平衡技术。

ANALOG OFFICE

在Microwave Office成功经验的基础上，与Microwave Office类似的产品Analog Office®专注

于提供一个完整而又综合的高频硅工艺设计环境。因为Analog Office同样应用了AWR独特的

单一设计环境，在从系统设计到流片的整个过程中，它允许用户控制并无缝连接最佳的工具

来设计，综合，仿真，优化，布局，提取并验证RFIC的整个设计流程。同Microwave Office类

似, Analog Office也把设计流水线化，提高了生产效率，缩短了产品上市的时间。由于Analog 

Office支持SiGe, BiCMOS和射频CMOS设计，它被广泛用于无线通信产品中，其中包括移动电

话，智能电话和其他具有无线通信功能的设备。

AWR产品集合

Analog Office中的环形振荡器版图

AWR的新型AXIEM 3D平面电磁软件以

其强大的能力和极快的速度能够精确高效

的对极为复杂的NDPA MMIC的整个结构

进行仿真。

Chuck Campbell，研究员

TriQuint Semiconductor

Microwave Office 中的MMIC功率放大器版图



VISUAL SYSTEM SIMULATOR

若要仿真评估一个完整的通信子系统的性能，则需要一个针对此应用的工具。AWR的

VSS就是一个此类工具。它使得工程师能设计最佳的通信架构，并通过选择最佳的元

件来优化系统，从而达到所需要的性能。VSS的使用者最先使用行为级模型，然后

再利用Microwave Office和Analog Office进行器件级的设计，也可以利用实际的

测量结果来验证最终的设计。这样，就可以通过减少重复劳动，并确保所有的

元件没有超过需求来降低成本。VSS支持无线通信行业的每一个通信标准，包

含UMTS(从GSM到LTE), CDMA2000, DVB-H/DVB-T, WiMAX, IEEE 802.11 

(WiFi)和Bluetooth. 它还允许用户修改这些标准和参数来产生自定义波形，

对国防通信系统和特定的组织非常有用。

AXIEM 3D电磁仿真器

AXIEM是专门面向射频印制电路板（PCBs）、模块、天线及天线

阵、低温共烧陶瓷（LTCC）、单片微波集成电路（MMIC）与射频

集成电路（RFIC）设计的3D平面应用的电磁仿真工具。

由于无线设备拥有的功能越来越多，设计者正面临着要将其集成在一个很小的体积内的艰巨

挑战。因此AWR早就预见性的开发了一个仿真工具，使得在设计流程的开始阶段而不仅仅

是后端验证阶段就可进行高频电磁场仿真。

作为独立的EM求解器，当其被集成到AWR设计环境中时，AXIEM才真正的表现出其价值， 

在AWR设计环境中，它可以与整体电路和系统的仿真，版图，验证进行交互操作。设计者

在设计流程的早期就可进行EM仿真，AXIEM强大的求解能力，高精度和高速度可以帮助设

计者节省宝贵的时间和金钱。

Visual System Simulator中的9GHz X频段系统

AXIEM中的Vivaldi天线

VSS使我们能够更加深入的了解系统的性能。它拥有的

灵活开放式平台可以使我们轻而易举的对参数进行优化。

应用VSS可以成功的实现我们的系统。

Lars Pettersson, 研发工程师

Acreo AB



AWR的GAAS/GAN晶圆厂合作伙伴

• Cree Inc.

• Global Communications Semiconductors (GCS)

•  Northrop Grumman Space Technology

 • OMMIC

 • RFMD

 • TriQuint Semiconductor

 • United Monolithic Semiconductors (UMS)

 • WIN Semiconductors

AWR的硅基晶圆厂合作伙伴

• austriamicrosystems

• IHP Microelectronics

 • JAZZ Semiconductor

• Peregrine Semiconductor

• Silanna Semiconductor

 • TSMC

• IPL / iPDKs

AWR客户成功案例

AWR的客户不仅包含手持设备制造商也包含军用和卫星/太空公司。完整的成功案例可在

www.awrcorp.com/success. 查到

高效率和易于使用的Microwave Office以及其具有的精确的无源元件和晶体管模型使我们的设计

流程能一次性的成功通过。我们可以在指定的时间内创造更多的设计，使我们的设计工程师效

率更高。

RF Product Development Manager, Cree

我们强烈的认为APLAC是一个当今最先进的模拟设计平台，在帮助我们实现“第一时间”的设

计理念中起了至关重要的作用。

Fellow, Nokia

晶圆厂合作伙伴和客户
我们关键的任务就是为晶体管和在高达40GHz应用的螺旋电

感等无源器件开发高精度模型。Analog Office 使我们能够

为在蓝宝石硅片上的有源，无源，接头等器件设计高精度模

型，从而使我们的客户一次性就可以实现他们的设计。

Yash Moghe, 设计工程经理

Silanna



AWR管理团队

Dane Collins

Dane Collins在很多年前就已经是EDA社区中的一名成员了，曾经任职于EEsof,Inc，Cadence 

Design Systems和High Level Design Systems (HLD)的研发与运营部门。Dane于1983年获得

Virginia Polytechnic Institute电子工程学士学位，并开始在General Dynamics公司担任微波电路设

计师。1998年，Dane加入AWR, 首先担任研发副总裁，然后又担任执行副总裁。2006年他被任

命为执行总裁，并成功的带领了整个公司业务的持续增长与盈利。

Joe Pekarek

在1990年前期就职于Hughes Aircraft，进行高级MMIC的研发，Dr. Pekarek对当时许多主流的高

频EDA工具功能的不足非常失望。1994年他回到学校，获得其博士学位，与此同时抱着为高频

电路设计开创一种全新的方法的想法，开始了AWR的设计。Dr. Pekarek在South Dakota School 

of Mines and Technology获取了其电子系学士学位，在California State University, Northridge

获得了其电子工程系硕士学位，专门进行电磁场与微波电路的设计，在University of California, 

Los Angeles (UCLA)数值电磁场领域获得科学计算与人工智能的博士学位。Dr. Pekarek在任职于

Hughes Aircraft 公司时有一项共面波导正交耦合器的专利。2005年，他被提名为IEEE MTT-S 年

度最出色的年青工程师，以表彰其在软件设计中所具有的创新能力和在其事业中的杰出贡献。

Ted Miracco

Ted Miracco将他的工程技术与在多个公司包括EEsof, Inc. 和Cadence Design Systems公司的广泛

的销售与市场经验结合在一起。他于1997年加入AWR公司，并成为公司在销售与市场部门成功

的直接动力。Ted目前把工作主要放在AWR公司的战略性计划上，包含世界范围的销售，并购和

公司的市场。Ted在Carnegie Mellon University获得了电子与计算机的双学位。他还兼修并讲授经

济学知识。

Sherry Hess

Sherry Hess在2007年作为市场部副总裁加入AWR。她负责策划和执行公司的品牌，市场和

相关的活动。Sherry在诸如Intel Corporation, Ansoft Corporation, 和CebaTech等公司的主

要的国际业务和国际销售，市场和管理方面有超过20年的高科技从业经验。Sherry 拥有美国

Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania的BSEE和MBA学位。

Dane Collins
CEO

Joe Pekarek
Founder/CTO

Ted Miracco
Executive Vice President
Sales & Marketing

Sherry Hess, 
Vice President of Marketing
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